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摘要(译)

实施例公开了一种嵌入有传感器装置的新型智能鞋。从位于穴位的传感
器收集电子信号。通过这些点，鞋子可以创建一个人平均行走方式的轮
廓，然后可以上传到应用程序，在那里它可以由足病医生检查。然后，
足病医生可以确定插入鞋中的最佳衬垫，以便慢慢矫正人的脚并使他们
的健康增加。此外，还可以通过app自动调整衬垫，可以控制鞋子衬垫中
的传感器。这些类型的鞋可以通过3D打印技术制造。
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